
2018年热学国际研讨会（ICT
2018）

尊敬的  先生/女士，您好！

2018年热学国际研讨会（ICT 2018） 将于2018年01月在三亚召开。

大会内容大会内容

2018年热学国际研讨会（ICT 2018）2018年热学国际研讨会（ICT 2018） 将于2018年1月13-15日在三亚举行。本届大会将继续遵循学术性、国际性的
原则，特邀国内外热学数学领域内的学者专家前来参会，并做出精彩的报告。本次大会旨在为行业内专家和学者分
享技术进步和业务经验，聚焦相关领域的前沿研究，提供一个交流的平台。 

2018年热学国际研讨会是由工程信息研究院、科研出版社、千人智库等单位共同协办，旨在打造一场交流分享最新
科研成果和研究方法的学术盛宴！诚邀各位专家和代表的参加。 

温馨提示：该会是国际会议，会议温馨提示：该会是国际会议，会议语言语言是是英语英语，现场没有同声传译。，现场没有同声传译。

会议日程会议日程

2018年热学国际研讨会2018年热学国际研讨会 将于2018年1月13-15日在三亚举行。本届大会将继续遵循学术性、国际性的原则，特邀国
内外无线电物理领域内的学者专家前来参会，并做出精彩的报告。

会议征稿范围包含但不限于以下领域：

Thermodynamics and Heat Transfer Thermodynamics and Heat Transfer 

Thermodynamic process 

Thermodynamic system 

Engineering thermodynamics 

Chemical thermodynamics 

Atmospheric thermodynamics 

Thermal Properties 

Heat Transfer Specific 

Thermal-Fluids Machinery 

Heat Exchangers 

Thermal Management 

Power Plants and Power Generation 

Biofuels and Internal Combustion Engines 

Biological Heat Transfer 

Combustion and Reacting Flows 



Computational Heat Transfer 

Environmental Heat Transfer 

Fire and Combustion Heat Transfer 

Gas Turbine Heat Transfer 

Aerospace Heat Transfer 

Heat and Mass Transfer 

Heat Transfer with Non-Newtonian Fluid Flow 

Low Temperature Heat Transfer 

Micro / Nano Heat Transfer 

Molecular and Nano-scale Thermal Engineering 

Thermal behavior of Manufacturing systems 

Thermal behavior of Materials processing 

Thermal-Fluids Machinery 

Thermo-physical Properties 

Visualization of Heat Transfer Phenomena 

Any other related topicAny other related topic

会议门票会议门票

Package A:  仅参会（无报告）  USD 400 (RMB 2400) 

Package B:  参会 + 摘要报告  USD 450 (RMB 2700) 

Package C:  参会 + 全文发表 + 报告  USD 600 (RMB 3600) 

参会费包含内容：
1. 可参加所有会场
2. 会议期间午餐（1月14,15日）
3. 会议期间晚餐（1月14日晚）
4. 会议期间茶歇
5. 会议指南及会议期刊各一本 

活动家 

成都云数海量智能科技有限公司 

2017年11月13日


